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La Universidad
De La Salle Baijio,

a través de sus programas de Posgrado, te permite
desarrollar competencias profesionales mediante.una
oferta académica pertinente, amplia y de vanguardia.
Nuestra planta docente esta conformada por
profesionales en la materia, que se distinguen
por su perfil académico y experiencia profesional.

el

Ingenieria y Diseno en Envase, Empaque
y Embalaje

Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios: Campus Campestre SEP No. 20150029.
Programa registrado ante la Direccién General de Profesiones.

Objetivo general

Formar profesionales en la planeacion, disefio e ingenieria del envase,
empaque y embalaje, para cumplir con las necesidades de distribucion,
proteccion y ventas del producto; optimizando los recursos y la
sustentabilidad de los materiales.

Dirigido a

Egresados de las licenciaturas en Ingenieria Mecanica, Ingenieria
Industrial, Logistica, Disefio Ambiental y de Espacios, Disefio Industrial
e interesados en el drea de envase, empaque y embalaje.

Horario de clases
Sadbado de 8:00a 17:00 h




PLAN DE ESTUDIOS

1er CUATRIMESTRE

Estructura de Materiales aplicados al Envase, Empaque y Embalaje
Envase, Empaque y Embalaje en Diversos Sectores

Propuesta de Valor Econémico del Envase, Empaque y Embalaje

20 CUATRIMESTRE

Tecnologia de Materiales (Carton, Papel, Plastico, Metal y Vidrio)
Leyes y Regulaciones del Envase, Empaque y Embalaje
Mercadotecnia aplicada al Envase, Empaque y Embalaje

Distribucion y Cubicaje del Envase, Empaque y Embalaje
Innovacién y Sustentabilidad para el Envase, Empaque y Embalaje
Disefio de Envase, Empaque y Embalaje

Ingenieria de Calidad
Gestion de Operaciones
Técnicas de Impresién para el Envase, Empaque y Embalaje

Pruebas de laboratorio para el Envase, Empaque y Embalaje
Simulacién del Envase, Empaque y Embalaje
Investigacion aplicada al Envase, Empaque y Embalaje

Campus Campestre
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c_mideee@delasalle.edu.mx - Tel. (477) 710 85 00, ext. 1472
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Especialidades -

Envase, Empaque y Embalaje
Redes y Seguridad de la Informacion
Tecnologias Web y Dispositivos Mviles

Tecnolog

y

Maestrias -
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Diseno e Ingenieria de Sistemas Mecatrénicos
Disefo y Gestion para la Industria Automotriz
Ingenieria Administrativa y Calidad *
Ingenieria Automotriz -

Ingenieria de Estructuras

Ingenieria de Manufactura

Ingenieria y Disefo en Envase, Empaque y Embalaje
Ingenieria y Tecnologia Ambiental

Ingenieria y Tecnologia de Materiales
Logistica Internacional

Redes y Seguridad de la Informacion *
Tecnologias de Informacién Empresarial
Tecnologias Web y Dispositivos Moéviles *
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* Programas ofrecidos en los Campus Campestre (Le6n, Gto.) y Campus Salamanca

« Programas ofrecidos en el Campus Salamanca

POGRAMAS EN LAS AREAS DE
 Sociales y Humanidades
Para conocer toda la

oferta académica de Posgrado
consulta * Biologicas

www.delasalle.edu.mx o Administrativas

* Ingenieria y Tecnologia

e Arquitectura y Diseno
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